
          Copyright (C) 2002-2011 Semiconbrain.Inc.All Rights Reserved, 
 

ニュースリリース                   2011 年 5 月 25 日 

有限会社 セミコンブレーン 
http://www.semiconbrain.com 

海外拠点へ半導体組立工程の英語教材・Ｗｅｂ版をリリース  

        ＜ e ラーニング教材により、グローバル展開の人材育成に貢献 ＞  

  

セミコンブレーンは、海外拠点の半導体組立工場向けに組立工程・英語教材のＷｅｂ版を４月に 

リリースしました。半導体メーカ様のグローバル展開の人材育成をサポートいたします。 

本教材は書籍版「半導体パッケージ製造・後工程のすべて」＊１ の解説を音声ナレーション化＊２ 

その日本語版を英語化したＦｌａｓｈ＊３教材です。海外拠点の新入社員教育に最適な教材です。 

■ 本教材の特長 

組立イラスト画像を音声ナレーションで解説するので、 

組立工程を初めて学習する方も、組立の専門用語 

（英語）の読み方などの個人学習が可能です。 

■ スライドの概要 

総スライド数は１６８枚です。第１章から第９章までの再生時間は約１３５分＊４です。 

１章：Package の種類・使用例、２章：Package の役割、３章：組立とは何か？ 

４章～８章：組立工程（４:QFP、５:BGA、６:セラミック、７:TCP、８:WSP） ９章：TEST 工程 

■ 閲覧方法 

弊社が運営するＷｅｂサイトにアクセスし、閲覧していただきます。 

★ 閲覧料金は３ヶ月間：４万円からご契約できます。 

料金等の詳細案内とデモは下記のサイトでご覧いただけます。 

http://www.semiconbrain.com/s_kyoiku/assy_f_e/index.htm 

■ 動作環境 

本コンテンツの Web ブラウザは IE（Internet Explorer）＊５専用です。Ｆｌａｓｈ教材を再生するには 

専用のプレーヤーを Adobe 社のＷｅｂサイトからダウンロードしてください。 

（注） ＊１ 元 NEC 九州の組立技術者 木村直人著 ６９頁 Ｂ５カラー版 
      http://www.semiconbrain.com/s_kyoiku/assy_text/index.htm 

＊２ 半導体組立工程学習用（日本語版）、１６８枚のスライドを約１５２分で自動再生、手動可能。 

    http://www.semiconbrain.com/s_kyoiku/assy_f/index.htm 

＊３ Ｆｌａｓｈは米国 Adobe 社の登録商標です。下記サイトからプレーヤーをダウンロードできます。 

    http://get.adobe.com/jp/flashplayer/ 

＊４ 再生モードは自動と手動があります。１３５分は自動再生時の時間です。 

＊５ IE（Internet Explorer）は米国 Microsoft 社の登録商標です。下記サイトからダウンロードできます。 

     http://windows.microsoft.com/ja-JP/internet-explorer/products/ie/home 
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